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SC667091 系列 微控制器  
产品概述
包括：SC667091 和 SC667090
SC667091 和 SC667090 八位微控制器都是低成本 /
高性能的 HCS08 家族的成员。此家族中的所有微控制器

都使用增强的 HCS08 内核并且具有多种外设，存储器大

小，存储器类型以及封装类型可供选择。

1 特性

1.1 8 位 HCS08 中央处理器 （CPU）
• 20 MHz HCS08 CPU ( 中央处理器 )
• 10 MHz 内部总线

• HC08 指令集，带附加的 BGND，CALL 和 RTC 指
令

• 支持页面存储器的存储器管理单元

• 线性地址指针允许对整个存储器映射进行直接页面
数据访问

1.2 开发支持

• 后台调试系统
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• 断点功能，在在线调试 （在片上调试模块中另加两个断点）过程中允许进行单断点设置

• 片上在线仿真 (ICE) 调试模块包含三个比较器和九个触发模式。 8 个深度 FIFO，存储流更改地址及纯
事件数据。支持标记断点和强制断点 

1.3 存储器

• 高达 128 KB 的片上 Flash 存储器，在工作电压和工作温度下全范围可读 / 编程 / 擦除 
• 高达 8 KB 的片上 RAM
• 具有安全电路可防止对 RAM 和 Flash 内容的无授权访问。

1.4 时钟源

• 可选时钟源包括晶振、谐振器、外部时钟或内部生成的时钟，可利用 NVM 中存储的信息调整 ICG 模
块产生的内部时钟的精确度 

1.5 系统保护

• 可选 COP 复位，可以选择独立的 1 kHz 内部时钟或总线时钟作为 COP 时钟源 
• 低压检测复位或中断

• 非法操作码检测复位

• 主复位管脚和上电复位 

1.6 省电模式

• 等待模式加两种停止模式

1.7 外围设备

1.7.1 ADC
• 16 通道、 8 位模数转换器

• 2.5 μs 转换时间

• 带自动比较功能

• 带温度传感器

• 带内部帯隙参考电压

1.7.2 CRC 
• 支持对系统存储器的快速循环冗余校验

1.7.3 SCI 
• 两个串行通信接口模块

• 全双工 NRZ
• 支持 LIN 2.0 协议和 SAE J2602
• 主扩展中断生成

• 从扩展中断检测，在激活边沿唤醒
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1.7.4 SPI 
• 一个完整的和一个自带主设备的串行外围接口模块；全双工或者单线半双工；双缓存的发送和接收；主模式和从

模式

• MSB 优先或者 LSB 优先移位

1.7.5 IIC 
• 内部集成电路总线模块；

• 在最大总线负载下速度高达 100 kbps
• 多个主设备操作

• 从地址可编程

• 中断驱动的按字节数据传输

• 支持广播模式和 10 位寻址

1.7.6 TPM 
• 一个 2 通道和两个 6 通道的 16 位定时器 / 脉宽调制器 (TPM) 模块

• 每个通路上可以选择输入捕获

• 输出对比和边沿对齐 PWM 功能

• 每个定时器模块可以配置为所有通道都设置缓冲、中心对齐 PWM (CPWM) 

1.7.7 KBI
• 8 管脚键盘中断模块

1.8 输入 / 输出

• 最多 54 个通用输入 /输出 (I/O) 引脚

• 当用作输入时，端口上拉电阻软件可选

• 当用作输出时，端口斜率控制软件可选 

• 当用作输出时，端口驱动强度软件可选

1.9 封装

• 64 引脚小尺寸四方扁平封装 (LQFP) 

2 模块结构图
图 2-1 为 SC667091 系列的模块结构图。 
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图 2-1. SC667091 系列 模块结构图
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3 器件引脚分配图

图 3-2. SC667091 系列 64 引脚 LQFP 封装引脚图

4 修订记录
表 4-1. 修订记录
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